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Abstract (en)
[origin: US4610070A] A process for manufacturing clad strip is such that a core strip, in particular a metal core strip, is fed to a roll gap formed by
at least two rolls and is clad at least on one side by a cladding strip. In the course of the said process the cladding strip is attached to the core strip
by mechanical deformation before reaching the roll gap. This takes place most usefully when a hot core strip (e.g. aluminum strip at 400 DEG -600
DEG C.) is to be clad with a cold cladding strip (e.g. aluminum strip at 20 DEG -70 DEG C.). A corresponding device for manufacturing clad strip
is such that the core strip, before it enters the roll gap, is engaged above and/or below by an attachment roll, and the cladding strip is introduced
between the core strip and the attachment roll.

Abstract (de)
Bei einem Verfahren zum Herstellen von plattierten Bändern wird ein Kernband, insbesondere ein Metallband, einem von zumindest zwei Walzen
gebildeten Walzspalt zugeführt und mit einem Plattierband zumindest einseitig belegt. Dabei soll das Plattierband vor dem Walzspalt dem Kernband
durch mechanische Verformung angeheftet werden. Dies geschieht am zweckmässigsten, wenn ein heisses Kernband (z.B. Aluminiumband mit
400-600°C) mit einem kalten Plattierband (z.B. Aluminiumband mit 20-70°C) zu beschichten ist. Bei einer dementsprechenden Vorrichtung zum
Herstellen von plattierten Bändern ist das Metallband vor dem Einlaufen in den Walzspalt von einer Heftrolle (10) über- und/oder untergriffen und
das Plattierband (4) zwischen Metallband (1) und Heftrolle (10) angeordnet.
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